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1 Syfte och mal
1.1 Syfte

Den internationellt inriktade masterutbildningen syftar till att
utveckla studenternas kunskaper, firdigheter och virderingar
inom inbyggda system samt system pa chips. En sidan utbild-
ning motiveras av den snabba férindringen inom omriden som
r6r inbyggda system, ASIC- och IC-konstruktionsomradet.
Kretskonstruktion bygger pa att implementera funktioner, an-
tingen hela system eller funktioner som anvinds for att bygga
upp storre, mer avancerade system. Funktioner som kan imple-
menteras kan t.ex. vara en processor, tranceiver, dataomvandlare,
sensorer eller andra elektrotekniska komponenter. System pa
kisel integrerar flera funktionsblock och uppnar pa si vis en
hégre komplexitet. System pa kisel anvinds inom vitt skilda
omriden si som medicinteknik, telekommunikation och auto-
motive. Inbyggda hirdvarunira system anvinder ofta inbyggda
system pi kisel, ett eller flera, som programmeras f6r att uppna
en funktion pa hégre abstraktionsniva. Forskningen i Lund, har
under ett antal 4r fokuserat pad att 6ka integrationen av savil
ASIC som inbyggda system. Erfarenheterna hirifran fors vidare
till masterutbildningen.

1.2 Mal fér masterexamen
(Hogskoleférordningen 1993:100)

Kunskap och férstaelse
For masterexamen skall studenten

- visa kunskap och férstdelse inom huvudomradet f6r utbild-
ningen, inbegripet saval brett kunnande inom omridet som
visentligt férdjupade kunskaper inom vissa delar av omridet
samt fordjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklings-
arbete, och

- visa férdjupad metodkunskap inom huvudomraidet f6r ut-
bildningen.

Firdighet och formaga
Fo6r masterexamen skall studenten

- visa férmaga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap
och att analysera, beddma och hantera komplexa féreteelser,
fragestillningar och situationer 4ven med begrinsad inform-
ation,

- visa férmaga att kritiskt, sjalvstdndigt och kreativt identifiera
och formulera frigestillningar, att planera och med adekvata
metoder genomféra kvalificerade uppgifter inom givna tids-
ramar och dirigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt
att utvirdera detta arbete,

- visa férmaga att i savil nationella som internationella sam-
manhang muntligt och skriftligt klart redogéra f6r och disku-
tera sina slutsatser och den kunskap och de argument som
ligger till grund f6r dessa i dialog med olika grupper, och

- visa sddan firdighet som fordras for att delta i forsknings-
och utvecklingsarbete eller for att sjilvstandigt arbeta i annan
kvalificerad verksamhet.

Virderingsformaga och férhéllningssatt
For masterexamen skall studenten

- visa férmdga att inom huvudomrédet f6r utbildningen géra
bedémningar med hinsyn till relevanta vetenskapliga, sam-
hilleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska
aspekter pa forsknings- och utvecklingsarbete,

- visa insikt om vetenskapens mdijligheter och begrinsningar,
dess roll i samhillet och minniskors ansvar for hur den an-
vinds, och

- visa férmdga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap
och att ta ansvar for sin kunskapsutveckling.

1.3 Sarskilda mal for teknologie masterexamen

Kunskap och forstaelse
For masterexamen skall studenten

- visa férdjupad kunskap om de elektrovetenskapliga och data-
vetenskapliga grunderna for de ingiende delomrddena inom
inbygeda system/system pa chips,

- kunna analysera inbyggda system/system pé chips innehal-
lande delar frin olika domaner,

- forsta hur olika dominer interagerar med varandra sisom
héardvara kontra mjukvara och analoga gentemot digitala kon-
struktioner, och

- visa kunskap om immaterialrittsliga frigor i allmdnhet och
speciellt i inbyggda system/system pa chips.

Firdighet och formaga
F6r masterexamen skall studenten

- visa férmaga att med en helhetssyn kritiskt, sjdlvstindigt och
kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frage-
stallningar inom inbyggda system/system pé chips,

- analysera och kritiskt utvdrdera olika tekniska I6sningar inom
inbyggda system/system pé chips,

- visa férmaga att delta i forsknings och utvecklingsprojekt
inom inbyggda system/system pa chips,

- visa férmaga att kritiskt och systematiskt inhdmta ny kunskap
inom elektronikomridet och integrera denna med tidigare
kunskaper,

- visa férmdga att konstruera, simulera och utvirdera system
eller delar av system for inbyggda system/system pé chips,

- visa férmdga att sjilvstindigt planera och genomféra kvalifi-
cerade uppgifter inom inbygeda system/system pé chips,

- visa férmaga att utveckla och utforma elektroniksystem och
dess bestindsdelar med hinsyn till manniskors behov och
forutsittningar samt samhillets mal f6r hallbar utveckling,
och

- visa f6rmdga att i internationella sammanhang bade muntligt
och skriftligt klart redovisa kunskap och olika former av pro-
jektarbeten, vilka innefattar redovisning av savil bakgrunds-
material, undersdkningar och slutsatser fér bide inom- och
utomvetenskaplig publik.

Virderingsfé6rmaga och forhallningssatt
Foér masterexamen skall studenten
- visa férmdga att goéra bedémningar med hinsyn till relevanta
vetenskapliga, samhilleliga och etiska aspekter inom in-
byggda system/system pa chips,
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- visa férmadga till lagarbete och samverkan i olika grupper med
vatierande sammansittning, och

- visa firdighet att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap
inom omridet och fortlépande férkovra sig och bredda sina
kunskaper och firdigheter inom inbyggda system/system pa
chips.

1.4 Fortsatta studier
Efter avlagd examen péd avancerad nivd har studenten grundlig-
gande behérighet till utbildning pa forskarniva.

2 Utbildningens utformning

I utbildningen ingar ett obligatoriskt basblock om som ska ge en
orientering i modern chipskonstruktion. Syftet 4r dels att ge en
overgripande 6verblick Gver system pé chips, dels en bas som
ska skapa forstdelse for alla typer av IC-konstruktion, dvs. i
digital, mixed signal och analog konstruktion men dven grund-
liggande kunskaper kring inbyggda system.

2.1 Kurser

Kurserna inom programmet listas i liro- och timplanen.
Studenterna kan anséka om medriknande av doktorandkurser
som passar i mastersprogrammet. Studenterna har ocksa ritt att
rikna in kurser om 7,5 hogskolepoing i svenska spraket (som
anordnas av Lunds universitet for utbytesstudenter).

3 Sarskild behérighet fo6r antagning

3.1 Behéorighetskrav

Avlagd examen med inriktning mot elektroteknik eller datatek-
nik. Den s6kande maste ha fullgjort kurser i matematik (analys,
differentialekvationer, transformteori samt linjir algebra) mot-
svarande minst 30 hogskolepoing, samt kurser i kretsteori, elekt-
ronik, analog elektronik och digital elektronik motsvarande minst
30 hogskolepoing totalt. S6kande skall ha ldst minst en kurs i
programmering och ha kunskap om beskrivande sprik fér hard-
varuutveckling sisom VHDL/Verilog. Engelska 6.

4 Examen

4.1 Examenskrav

For examen skall studenten ha fullgjort 120 hégskolepoing i
ingdende kurser varav examensarbete skall ingd om 30 hégskole-
poing. Andelen kurspoing pa avancerad niva skall uppga till
minst 75 hégskolepoing, examensarbetet inkluderat.

4.1.1 Examensarbete
Examensarbeten inom programmet listas i lir- och timplanen.

4.2 Examensbevis och examensbenamning

Nir examenskraven dr uppfyllda har studenten ritt att anscka
om examensbevis f6r Teknologie masterexamen. Huvudomrade:
Elektronikkonstruktion. Degree of Master of Science (120 cred-
its). Main Field of Study: Electronic Design.
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